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FEATURES 

* High power AlGaAs LED technology          *  Applications   

* T-1 3/4 Package                                                High Speed IR communications 

* 870 nm Wavelength                                          Portable Infrared Instruments 

* High speed: 40ns Rise times                             Consumer Electronics 

*Low Forward Voltage                                        (Optical mouse, Infrared Remote Controllers ect) 

*Low forward voltage for series operation          High Speed Infrared Comunications  

                                                                             (IR LANs , IR Moldens , IR Dongles , etc) 

PACKAGE DIMENSIONS 

 
NOTES: 

1. All dimensions are in millimeters (inches). 

2. Tolerance is ±0.25mm(.010") unless otherwise noted. 

3. Protruded resin under flange is 1.5mm(.059") max. 

4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package. 

5. Specifications are subject to change without notice. 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25℃ 
 

 PARAMETER Symbol MIN MAX UNIT Reference  

 
Forward Current IFDC  100 mA            [1] 

 

 
Peak Forward Current IFPK  500 mA 

Fig 3 

Duty Factor=20% 

 Pulse Width=100us 

Power Dissipation PDISS  190 mW  

 Reverse Voltage  VR 5  V IR=100uA  

 
Storage Temperature  TS -40 100 ℃  

 
LED Junction Temperature TJ  110 ℃  

 
Lead Soldering Temperature 

[1.6mm(.063") From Body] 
  

260 for  

5 

seconds 

℃   

 

 

 

 

Notes: 

1.Derate as shown in Figure 6. 

 

Recommended Operating Conditions 

PARAMETER Symbol MIN MAX UNIT Reference 

Operating Temperature TO -40 85 ℃  
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25℃ 
 

 PARAMETER Symbol MIN. TYP. MAX. UNIT 
TEST 

CONDITION 
Reference  

 
Forward Voltage VF 

 1.4 1.6 V IFDC = 20mA Fig.2  

  1.5 1.9 V IFDC = 100mA Fig.3  

 Forward Voltage 

Temperature Coefficient 
△V/△T  -1.44  mV/℃ IFDC = 100mA Fig.4 

 

  

 Series Resistance RS  2.5  0hms IFDC = 100mA   

 

Diode Capacitance CO  75  pF 0 V,1 MHz  

 
Reverse Voltage VR 2 20  V IR=100μA  

 
Thermal Resistance, 

Junction to Pin 
RθJA  300  ℃/W    
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OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25℃ 
 

 PARAMETER Symbol MIN. TYP. MAX. UNIT Test condition Reference  

 Radiant On-Axis Intensity IE 56 100  Mw/Sr IFDC = 100mA Fig.5  

 
Radiant On-Axis Intensity 

Temperature Coefficient 
△IE/△T - -0.43 - %/℃ IFDC = 100mA   

 Viewing Angle 2θ1/2 - 30 - deg IFDC = 50mA Fig.7  

 

Peak Wavelength λpk - 870 - nm IFDC = 50mA Fig.1 

 

Peak Wavelength 

Temperature Coefficient 
△λ/△T - 0.22 - nm/℃ IFDC = 100mA  

Spectral Width-at FWHM △λ  45 - nm IFDC = 50mA Fig.1 

Optical Rise and all Times, 

10%-90% 
Tr/ Tf  40 - ns 

IFDC = 500 mA 

Duty Ratio=20% 

Pulse Width=125ns 
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Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 Lite-On:   

  HSDL-4251

http://www.mouser.com/Lite-On
http://www.mouser.com/access/?pn=HSDL-4251


                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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